NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61943
STANDARD Q211001

Premiere édition
First edition
1999-02

Circuits intégrés —

Guide d'application pour lI'agrémenu
des lignes de fabrication

Integrated circuits —

Manufacturing line zZpproval
application guideline

0 IEC 1999 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photo-copie et les including photocopying and microfilm, without permission in

microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX T
International Electrotechnical Commission PRICE CODE

MemayHapoaHan 3nektpoTtexHuyeckaa Komuceun o )
Pour prix, voir catalogue en vigueur

o For price, see current catalogue



https://www.stdhive.com/standards/iec-61943-ed-10-b1999-pdf/

-2- 61943 0O CEI:1999

SOMMAIRE

Pages

AVANT-PROPOS .ottt ettt et et et e et et et et e e e e een 4
Articles

I €= o T= = =1 6

1.1 Domaine d'application et ODjet... ... 6

1.2 REFEIENCE NOIMALIVE ...ttt et et et et e et e et e et e eens €

D= {1 011 o o 1= 6

Principes de lI'agrément pour la liste de fabricants qualifiés (QML) .......cc.ccoviiiiiiiiiinin. R

3.1 Identification et définition des MELIErS.........ovvuiiiiiiii e . e 8

3.2 Spécifications de ProdUITS ........oiiuiiiiiiii e et 10

4 Conception de filiere (MELIEr 1) ..o e 10

4.1 DOmMaine de COMPETENCE .. c.uiit ittt ettt e e re e T et eeneeenaes 10

4.2  DescCription des aCtiVItES. . ..o s e 10

4.3 Interfaces et procédures de sous-traitance....................o. 2oL /T 10

4.4  Procédures de conception et vérification des modéles........... oo, 12

4.5 Procédures d'intégration et de validation ..............col i, 12

5 Conception de circuits iNtEGrés (MELIEN 2) .....ovuuiiiiiiiiiie it e e 14

5.1 Domaine de COMPETENCE . ..iuuiiiiiei e et e ettt e e e e 14

5.2 Description des activités.............ccooevvveiinnnnn. D). P PP PPN 14

B8 It ACES .. e 16

5.4 Procédures de conception et VErification .o /i .ooiiiiiii i 20

5.5 Procédure de validation............iiiieiiiiiiiei e e 20

6 Fabrication de plaguettes (METIEr 3) ..l i i i e e 22

6.1 DomainNe de COMPATENCE ... 10 oo e e 22

6.2 DeSCription des aCtiVItES. ... ... i i e 22

LT N [ a1 1= = Vo = 26

6.4  ProCédure de Validauc . .o 28

7  Caractérisation de ProCarie MELIEN 4) ... e 30

7.1 DOMAINE U8 CUMPBIENCE ...ttt et e e et et et e et e e e e enas 30

7.2  DeSCrIPHNI AUS ACTIVITES. ...ttt e e e et et e et e e 30

S T | 01 =T = o = PP 32

7.4  ProCel res de CaraCteriSatiON ....i..iiue ittt e e 32

8 Assemilaga et encapsulation (MELIET 5) .. 34

8.10 DOMaiNg dE COMPEIENCE .. ittt e e e e e e e e e e eas 34

6.2 DeSCription deS ACIVITES. . ..ttt 34

LG T 01 1= = U] 1= 38

.4 Procédures de validation ........ooiiiiiiii e 40

S I I =TS (I 0 1= (= G ) 42

9.1  DOMAINE A€ COMPBLENCE ...uuiiti ittt e ettt et e et e e e e et e e et e eean e eeanaaee 42

9.2 DeSCription dES ACHIVItES. . .. it ittt 42

9.3 Interfaces — Validation des informations fournies par le client ou le sous-traitant.... 42

9.4 PrOCEAUIES ..uiiitiii ittt et e et et et e e e e e e e e e s 42

9.5  Procédures de validation ..........iiuuiiiiiiii e 46


https://www.stdhive.com/standards/iec-61943-ed-10-b1999-pdf/

61943 0O IEC:1999 -3-

CONTENTS

Page

FOREWORD ...ttt ettt e ettt e e et et e e e s 5
Clause

I €= o1 - | P 7

1.1 SCOPe and ODJECT ..ei i 7

1.2 NOIMaAiVE TEIEIENCE ... it e 7

DT {1 o 11 T 1 TP SN 7

Principles for qualified manufacturer list (QML) approval...........ccooviiiiiiiiiiiiniinceenn, 0

3.1 Identification and definition of tasksS..........ccooiiiiiiiii W W 9

3.2 Product SPeCIfiCAtiONS ....c.uiiiiiiiiee e A 11

4 Process desSign (TASK 1) ...ieuieuiiieiieie ettt e 11

4.1 Field of @pPpliCation .......couiiii e T e 11

4.2  Description Of aCtiVItIES .......oiiuiii i s e 11

4.3 Interfaces and subcontracting procedures ...........c.ccoveenn A (T 11

4.4  Procedures for design and verification of models.............coie i 13

4.5 Procedures for integration and validation ..............ecol i, 13

5 Integrated circuits design (1asK 2) ......ceiiiiiiiii s e 15

5.1  Field of @application ..o e 15

5.2 Description of activities ...........c.cooeieiinins . T TT 15

LG T 11 =T o = Uod = S S TSP 17

5.4 Procedures for design and verification....... i 21

5.5 Validation PrOCEAUIE ... ettt e e e 21

6  Wafer fabrication (1ask 3) ... e 23

6.1  Field of @pPliCation ... i e 23

6.2  Description Of AaCliVItIES .. ... i e 23

L N [ 01 1= = Vo = 27

(SIS - [ o F=Yd Lo T g I o o o2 =To L1 | - 29

7 Process characterizatic N alaSK 4) . ... 31

7.1 Field Of @pPliCctionN .o e 31

7.2  DeSCriptinil 01 ACUVITIES ..t 31

S B [ 01 =T = o = T PP 33

7.4  ChAarac erization PrOCEAUIES ... ... . it e e e enas 33

8 Assemily end packaging (task 5) ... 35

8.10 Fielu Of @PPliCatioN .ouuiee e 35

6.2 DeSCription Of ACHIVITIES .uvuii i e 35

L N 1 (=T = Lot 3PP 39

o A £ 11T F= U Lo Y T o] o Yo =Y o 11 ] o = 41

O TESES (FASK B) 1eruiiiiieiii ittt ettt e 43

9.1 Field of @pPlCaliON ...t e 43

9.2  DesSCription Of @CHIVITIES .....iitiit it 43

9.3 Interfaces — Validation of information provided by the customer or subcontractor... 43

S I o (o Tod <o LN 1 PP 43

9.5 Validation PrOCEAUIES .. it it 47


https://www.stdhive.com/standards/iec-61943-ed-10-b1999-pdf/

1)

2)

3)

4)

5)

6)

-4 - 61943 0O CEI:1999

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES — GUIDE D'APPLICATION POUR L'AGREMENT
DES LIGNES DE FABRICATION

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation com, osée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a pour ~bje. de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domain.s o>
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes interna iona =s.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national inte.»sse »ar le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouver =me *-.es, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec | Qrganisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux ‘‘rganisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représe..*2r.;, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comii’s nati. naux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandationc i‘iter ationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Co. ités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités naticnau': de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes interi.atidnales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la-ZEi ot la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette dernicre.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage ¢ mn.> inu.cation d'approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'c1e > ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des élémerts de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droi. aialogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 619143 ¢ Z(é établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du
comité d'études 47 de la CEIl: Disoczitiis a semiconducteurs.

Le texte de cette norme estis.u acs documents suivants:

| FDIS Rapport de vote
| 47A/533/FDIS 47A/546/RVD

Le rappor. de ‘ote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'apyroration de cette norme.

Le nu.n4.0 QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
cnédification dans le Systéeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(ILCQ;.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS — MANUFACTURING LINE APPROVAL
APPLICATION GUIDELINE

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comy rising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to" »ron ote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fiei''s. 12
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prepe-atic. is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject /dec’t wii . may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organ ‘atio. = .iaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Drganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement: between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical cc nmit. e h-.s representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international u.= an | are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Cc imittees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committecs indertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their ncrional and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding ne ional o1 regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its apprc ‘al «2d cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its staruards.

Attention is drawn to the possibility that some of the eleme 2ts )f this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61942 ha: keen prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits,
of IEC technical committee 47: Sen.icoi.uuctor devices.

The text of this standard is »a>2a un the following documents:

| FDIS Report on voting
| 47A/533/FDIS 47A/546/RVD

Full inforimiaticn o the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indica‘ed ‘n the above table.

Ti2 = oumber that appears on the front cover of this publication is the specification number
in-tho IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CIRCUITS INTEGRES — GUIDE D'APPLICATION POUR L'AGREMENT
DES LIGNES DE FABRICATION

1 Généralités
1.1 Domaine d'application et objet

La présente norme internationale définit de quelle facon les principes et les exigences«de la
CEIl 61739 sont appliqués aux circuits intégrés monolithiques. Elle est applicak'e 2ux
fabricants de circuits intégrés (Cl) qui demandent I'agrément d'une ligne de fabrication.

L'objet de ce guide est d'établir la cohérence des exigences utilisées par les fak.:cars'et les
auditeurs pour les technologies liées a la fabrication de circuits intégrés.

Chaque fabricant peut avoir ses propres méthodes pour satisfaire au coitenu le la présente
norme, pourvu que le niveau requis de contrdle de la ligne de fabricatior: soi atte nt.

1.2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, L ar suite de la référence qui y est
faite, constitue des dispositions valables pour la préseric \arme internationale. Pour les
références datées, les amendements ultérieurs ou® les révisions de ces publications ne
s'appliguent pas. Toutefois, les parties prenantes avx a>coius fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilite d'appliquer I'édition la plus récente du
document normatif indiqué ci-aprés. Pour les 12férances non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les embres de la CEl et de I'lSO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61739:1996, Circuits intégrés — Proc3atires pour I'agrément d'une ligne de fabrication et la
gestion de la qualité
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INTEGRATED CIRCUITS — MANUFACTURING LINE APPROVAL
APPLICATION GUIDELINE

1 General

1.1 Scope and object

This International Standard defines how to apply the principles and requirements giv=n in
IEC 61739 to monolithic integrated circuits. The standard is applicable to those manufa-tui=rs
of integrated circuits (ICs) who apply for manufacturing line approval.

The objective of this applicators guideline is to establish consistency in the requir. me: *< used
by manufacturers and auditors for techniques related to integrated circuit manufactur.ng.

Each manufacturer may use his own methods for satisfying the requirements o this standard,
provided that the required level of control in the manufacturing line is ree<hed

1.2 Normative reference

The following normative document contains provisions whic.. through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. Fcr cated references, subsequent
amendments to, or revisions of, this publication do nct aply. However, parties to agreements
based on this International Standard are encourage.' to investigate the possibility of applying
the most recent editions of the normative document irilicated below. For undated references,
the latest edition of the normative document ref:rred to applies. Members of IEC and ISO
maintain registers of currently valid International Sta~<ards.

IEC 61739:1996, Integrated circuits — Prccoadures for manufacturing line approval and quality
management
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